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88W8997は、Bluetooth 5.3を完全にサポートする、業界初の28 nm、802.11ac wave-2、2x2
MU-MIMOコンボ・ソリューションです。強化された設計と低消費電力を実現する28 nmプロセ
ス技術により、既存ソリューションと比較して消費電力が最大40%削減されています。88W8997
は、市場最高レベルの集積化によりデュアルバンド・パワーアンプ (PA)、ローノイズアンプ
(LNA)、スイッチを統合し、ボード・レベルBOM（部品表）を最小限に抑えているため、ボード
市場向けのチップ・オン・ボードおよびモジュールを容易に設計できます。

NXP 88W8997に基づく各種ワイヤレス・モジュールが、主要なモジュール・メーカーから提供
されています。
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View additional information for 2.4/5 GHzデュアルバンド2x2 Wi-Fi® 5 (802.11ac) + Bluetooth® 5.3ソリューション.
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